
各専攻・プログラム問い合わせ先 

 

専攻 プログラム 問合せ先 

人 

文 

社 

会 

科 

学 

専 

攻 

人文学プログラム 

〒739-8522 
東広島市鏡山一丁目 2番 3号 
人文社会科学系支援室 大学院課程担当 
TEL：(082)424-6615 

  E-Mail：bun-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 

心理学プログラム 

〒739-8524 
東広島市鏡山一丁目 1番 1号 
教育学系総括支援室 大学院課程担当 
TEL：(082)424-3706 

E-mail：kyoiku-in@office.hiroshima-u.ac.jp 

法学・政治学プログラム 
〒739-8525 
東広島市鏡山一丁目 2番 1号 
人文社会科学系支援室 大学院課程担当 
TEL：(082)424-7148,7189 
E-mail：syakai-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 

経済学プログラム 

マネジメントプログラム 

〒730-0053 
広島市中区東千田町一丁目 1番 89号 
東千田地区支援室 大学院課程担当 
TEL：(082)542-6962 
E-mail：senda-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 

国際平和共生プログラム 
〒739-8529 
東広島市鏡山一丁目 5番 1号 
国際協力学系支援室 大学院課程担当 
TEL：(082)424-6909,6910 
E-mail：koku-gaku@office.hiroshima-u.ac.jp 

国際経済開発プログラム 

人間総合科学プログラム 

〒739-8521 
東広島市鏡山一丁目 7番 1号 
総合科学系支援室 大学院課程担当 
TEL：(082)424-6317,6316 

   E-mail：souka-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 

教 

育 

科 

学 

専 

攻 
教師教育デザイン学プロ
グラム 〒739-8524 

東広島市鏡山一丁目 1番 1号 
教育学系総括支援室 大学院課程担当 
TEL：(082)424-3706 
E-mail：kyoiku-in@office.hiroshima-u.ac.jp 

教育学プログラム 

日本語教育学プログラム 

国際教育開発プログラム 

〒739-8529 
東広島市鏡山一丁目 5番 1号 
国際協力学系支援室 大学院課程担当 
TEL：(082)424-6909,6910 
E-mail：koku-gaku@office.hiroshima-u.ac.jp 

教
職
開
発 

専
攻 

教職開発プログラム 

〒739-8524 
東広島市鏡山一丁目 1番 1号 
教育学系総括支援室 大学院課程担当 
TEL：(082)424-3706 
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